PORTARIA INTERMINISTERIAL N2, 190 DE 19 DE JULHO DE 2011.

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E
COMERCIO EXTERIOR E DA CIENCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuicdes que lhes
confere o inciso |1 do parégrafo Unico do art. 87 da Constituicdo Federal, tendo em vista o disposto no §6°
do art. 7° do Decreto-Lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, e considerando o que consta Nno processo
MDIC n° 52001.001521/2009-14, de 27 de novembro de 2009,

RESOLVEM:

Art. 1° O Processo Produtivo Bésico para o produto DISPOSITIVO DE CRISTAL
LIQUIDO PARA PRODUTOS DA POSICAO NCM: (TELEVISORES E MONITORES DE VIDEO) e
PARA PRODUTOS DA POS| C;,Z\O NCM: 8471, industrializado na Zona Franca de M anaus, estabelecido
pela Portaria Interministerial MDIC/MCT n® 15, de 1° de fevereiro de 2011, passaa ser 0 seguinte:

| - fabricagdo da célula de vidro polarizado (glass cell);

Il - injecéo pléastica da moldura do vidro polarizado, quando aplicavel ;

Il - estampagem da base e moldura metélica;

IV - montagem e soldagem de componentes nas placas de circuito impresso;

V - montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente desagregadas em nivel bésico
de componentes;

VI - integragdo das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na
formagdo do DISPOSITIVO DE CRISTAL LIQUIDO, montadas de acordo com as etapas|V eV; e

VII - gustes e calibragéo.

§ 1° Todas as etapas dos Processos Produtivos Bésicos acima descritas nosincisos |1 a VI
deverdo ser realizadas na Zona Franca de Manaus, podendo a etapa descrita no inciso | ser realizada em
outras regides do Pais.

§ 2° Desde que obedecido o Processo Produtivo Basico, as atividades ou operacGes
inerentes as etapas de producdo poderdo ser realizadas por terceiros, exceto as etapas descritas nos incisos
de VI e VI, que ndo poderdo ser objeto de terceirizagdo.

Art. 2° Fica dispensada a obrigatoriedade constante no inciso | até que haja efetiva
producédo no Pais.

Art. 3° Fica dispensada até 30 de junho de 2012, a montagem das placas de circuito
impresso que implementem as fungdes de enderecamento e interface (placas chaveamento sour ce-gate)
guando integradas a célula de vidro polarizado.

Art. 4° As etapas estabelecidas nos incisos I, Il e IV do art. 1° estdo dispensadas
conforme o seguinte cronograma, observando o disposto nos 8§ 1°, 2° e 3%

| - montagem e soldagem de componentes nas placas de circuito impresso (inciso 1V do
art. 19): dispensada até 31 de dezembro de 2010;

I - injecdo plastica da moldura do vidro polarizado (inciso Il do art. 1°): dispensada até 30
dejunho de 2011; e

Il - estampagem da base e moldura metélica (inciso 111 do art. 19): dispensada até 30 de
setembro de 2011.

§ 1° A partir de 1° de julho de 2011 e 1° de outubro de 2011, respectivamente, fica
dispensado o cumprimento das etapas estabelecidas nos incisos Il e 111 do art. 1°, no percentual maximo



de 10% (dez por cento), em termos de quantidade do total de DISPOSITIVOS DE CRISTAL LiQUIDO
produzidos no ano calendario.

§ 2° A partir de 1° de outubro de 2011 até 31 de dezembro de 2011, a etapa estabelecida no
inciso 11l podera ser dispensada, desde que o percentual de dispensa do cumprimento dessa etapa em
2012, sgjareduzido para’5 % (cinco por cento).

§ 3° Fica dispensado o cumprimento da etapa estabelecida no inciso Il do art. 1° até o
percentual de 30% (trinta por cento) da producdo no ano calendario, no caso de moldura metélica frontal
com pintura por eletrodeposicéo, a qual é parte do acabamento do produto final.

Art. 5° Fica dispensado, até que haja efetiva producdo no Pais, o disposto no inciso 1V do
art. 1° para placa de iluminag&o LED, produzida a partir de substrato de aluminio, com afuncéo de back-
light para aplicagdo “direta” ou “em borda”, somente para o DISPOSITIVO DE CRISTAL LIQUIDO
com tecnologia LED.

Art. 6° Nao fazem parte do DISPOSITIVO DE CRISTAL LIiQUIDO, as placas de
processamento de &udio e video (principal) e quaisquer outras placas ou partes que desempenhem funcdes
inerentes ao produto a que se destinam.

Paragrafo Unico. A placa fonte de alimentagdo devera ser montada, observando o disposto
no art. 4°, quando vier conjugada a placainversora.

Art. 7° Sempre que fatores técnicos ou econdmicos, devidamente comprovados, assim 0
determinarem, a realizacdo de qualquer etapa do Processo Produtivo Basico podera ser suspensa
temporariamente ou modificada, por meio de Portaria conjunta dos Ministros de Estado do
Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior e da Ciénciae Tecnologia.

Art. 8° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 9° Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCT n® 15, de 1° de fevereiro de
2011.
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